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（開示事項の経過）Qualcomm との業務提携ならびに 
合弁会社の設立に関するお知らせ 

 

 平成 28年 1月 13 日付「Qualcommとの業務提携ならびに合弁会社の設立に関するお知らせ」

にて公表いたしましたとおり、当社は、Qualcomm Incorporated（以下、「Qualcomm」）と、高

周波フロントエンド（RFFE）モジュールや RF フィルタの提供を行う合弁会社（RF360 Holdings 
Singapore PTE. Ltd.、以下「RF360」）の設立について合意し、Qualcomm の間接所有である 100%
子会社の Qualcomm Global Trading PTE. Ltd.（以下、「QGT」）及び Qualcomm Technologies, Inc.
を含む他の Qualcomm 関係会社と当社及び関係会社を当事者とする契約の締結について決議

しておりましたが、このたび、以下のとおり合弁会社への事業移管を実行することとなりま

したのでお知らせいたします。なお、今般確定及び変更した事項については、当該事項に下

線を付しております。 
 

１． 合弁会社の概要 

（１） 名 称 RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd. 

（２） 所 在 地 シンガポール 

（３） 代表者の役職・氏名 Duane Nelles III 

（４） 事 業 内 容 
高周波モジュール、高周波部品の開発、設計、調達、製造、

販売等 

（５） 資 本 金 現在算定中 

（６） 設 立 年 月 日 2016 年 3 月 1 日 

（７） 決 算 期 9 月 30 日 

（８） 純 資 産 現在算定中 

（９） 総 資 産 現在算定中 

（10） 出 資 比 率 QGT：51％、EPCOS：49％ 

（注）現在算定中としている項目については、確定次第開示いたします。 
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２． 日程 
事業開始日：2017 年 2 月 3 日 

 

３．今後の見通し 
本件契約のクロージングに伴い、当社の 100%子会社である EPCOS AG が保有する RF360

の持分の 51%を QGT へ譲渡し、平成 29 年 3 月期の連結決算において譲渡益（営業利益 1,490
億円）を計上する見込みです。本件による当社の平成 29 年 3 月期の連結業績に与える影響に

つきましては、平成 29 年 1 月 31 日付で公表いたしました「平成 29 年 3 月期 第 3 四半期決

算短信〔米国基準〕（連結）」及び「業績予想の修正に関するお知らせ」に反映しております。 
 

以 上 
 


